HYTEC

IMPRIMACION DE PU DE CURADO RAPIDO DE 1 COMPONENTE

VENTA PRINCIPALES

* Listo para usar

* Curado rapido

* Endurecimiento de la superficie de soleras

* Barrera contra la humedad residual hasta un 4,5 % CM /

1-2h,
90 % HR
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*® g
-V
1504-300 g/
HYTEC P510 RENORAPID es un producto de curado Composicion/ Poliuretano marroén
rapido, listo al uso. color
Se puede utilizar como:
+ Endurecedor de superficies sobre soleras débiles. Temperatura del sustrato como
« Agente adhesivo antes de la instalacién de minimo + 15 °C
Parquet con adhesivo MS o PU. Temperatura de ;ngeratura del aire de +15 °C a +
* Supresor de humedad residual hasta un 4,5 % aplicacion . .
CM / 90 % HR en soleras cementosas sin ;';';zeg;d del e 2 syzerier al
calefaccion y 3 % CM / 80 % HR en soleras
cementosas con calefaccion radiante. Puede
proporcionar proteccién contra la humedad
en soleras de sulfato de calcio sin Transitable* 1-2 horas
calefaccion hasta un 85 % RH. Sin embargo,
no es adecuado para su uso en soleras de
sulfato de calcio con calefaccion radiante. .
Tiempo de
. curado* Aproximadamente 1-2 horas
HYTEC P510 RENORAPID se puede utilizar como Instalacién de
imprimacion barrera para soleras de sulfato de .
. . s . pavimentos
calcio que contienen lignito. Péngase en contacto - - —
con el servicio técnico para obtener mas ‘(Ilsoomg(;r:r;prlmacmn: aprox.
informacion. Rendimiento Como barrera contra la g
Areas de aplicacién: humedad residual: aprox. 9
«  Hormigén 300 g/m? (2 capas de 150 2]
* Soleras de sulfato de calcio o cemento g/m2) )
* Soleras de magnesia y xilolita :
* Soleras de asfalto fundido 3]
* Baldosas ceramicas, terrazo o piedras 5
naturales E
* Tableros de madera * Estos tiempos se determinan a + 23 °C y 50 % de <
* Sustratos metalicos humedad relativa sobre sustratos normalmente 5
+ Compatible con sistemas de calefaccion por absorbentes i

suelo radiante
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PREPARACION DEL SUBSUELO

El sustrato debe estar en buen estado, seco y
libre de materiales (suciedad, aceite, grasa)
que puedan perjudicar la adhesién. Cualquier
capa inestable o que reduzca la adhesién, por
ejemplo, agentes desmoldeantes, adhesivos
sueltos, compuestos o residuos de pintura, etc.,
deben eliminarse, mediante cepillado, abrasién,
esmerilado o granallado. Aspire a fondo el
material suelto y el polvo. Los sustratos densos,
lisos y metalicos deben desengrasarse y
esmerilarse.

Cuando se utiliza HYTEC P510 RENORAPID como
imprimacién para soleras de sulfato de calcio,
estas deben ser pretratadas mecanicamente y
aspiradas a fondo. Siga las instrucciones del
fabricante de la solera.

La temperatura del suelo y del aire debe ser
estable y mantenerse entre +15 °C y +27 °C
durante toda la aplicacion y el secado de la
capa base.

CALEFACCION POR SUELO RADIANTE

HYTEC P510 RENORAPID se puede utilizar sobre
sustratos cementosos que contengan sistemas
de calefaccion por suelo radiante de agua
caliente. El sistema debe apagarse 48 horas

antes, durante y 48 horas después de la
aplicacion. Para evitar una deshidratacién
rapida, espere 48 horas después de la

instalacion antes de encender gradualmente la
calefaccién por suelo radiante.

MODO DE EMPLEO

Vierta HYTEC P510 RENORAPID en una bandeja para
rodillos y apliquelo con un rodillo de pelo corto.

Imprimacion:

Aplique una capa fina y uniforme de HYTEC P510
RENORAPID sobre el sustrato. Asegurese de que
no se formen charcos. Mientras aun esté
humedo, esparza sobre la superficie arena de
cuarzo seca de grano fino, como QUARZSAND
0,1-0,5mm. No se debe utilizar arena de grano
superior a 0,5mm.

Deje secar HYTEC P510 RENORAPID durante
aproximadamente 2 horas antes de continuar. Una
vez curado, retire toda la arena con una escoba
y una aspiradora industrial. EL exceso de arena
se puede recoger para reutilizarlo.

Como alternativa, deje que HYTEC P510 RENORAPID
se seque completamente y, a continuacion,
apliqgue inmediatamente GRIP A936 XPRESS
sobre él y deje que se seque completamente
antes de aplicar el compuesto nivelador.

Los adhesivos para parquet MS o PU se pueden
aplicar directamente sobre HYTEC P510
RENORAPID después del curado y en un plazo de
24 horas.

Barrera contra la humedad residual:

Se requieren dos capas de HYTEC P510
RENORAPID.

Se debe aplicar un minimo de 300 g por m2 (2
x 150 g/m?2) para proporcionar una proteccion
adecuada contra la humedad. Si se aplica
sobre un sustrato muy poroso, es probable
que se requiera una tercera capa.

La primera capa debe aplicarse con un rodillo
de pelo corto. Asegurese de que se consigue
una pelicula fina y uniforme, sin charcos.

La segunda capa solo debe aplicarse una vez
que la primera esté completamente seca (1 a 2
horas) en un plazo de 6 horas. Aplique la segunda
capa con un rodillo de pelo corto.

Una vez seca la segunda capa, se debe imprimar
la superficie con GRIP A936 XPRESS.
Alternativamente, una vez aplicada la segunda capa
y mientras aun esté humeda, esparcir sobre la
superficie arena de cuarzo seca de grano fino,
como QUARZSAND 0,1-0,5mm. No debe utilizarse
arena de grano superior a 0,5mm.

Soleras a base de sulfato de calcio:

HYTEC P510 RENORAPID puede proporcionar
proteccion contra la humedad en soleras sin
calefaccion hasta un 85 % de humedad relativa
cuando se aplica en dos capas.

No se recomienda el uso de HYTEC P510
RENORAPID en soleras de sulfato de calcio con
calefaccion por suelo radiante.

HYTEC P510 RENORAPID se puede utilizar como
imprimacién barrera en situaciones en las que
hay lignito presente en el solado de sulfato de
calcio. Se aplica una capa de HYTEC P510
RENORAPID y, una vez seca, se aplica una capa
de GRIP A936 XPRESS.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas y el equipo con agua
tibia y jabén inmediatamente después de su
uso. El material seco y endurecido solo se
puede eliminar mecanicamente.

CONSUMO

Como imprimacion:_aprox. 150 g/m2
Como barrera contra la humedad residual: aprox.
300 g/m2 (2 capas de 150 g/m?)

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO

Almacenar hasta 9 meses a partir de la fecha
de fabricaciéon indicada en el envase, sin abrir,
en condiciones frescas y secas, a una
temperatura comprendida entre +5 °C y +25 °C
y alejado de la luz solar directa. Proteger de
corrientes de aire excesivas, heladas,
humedad, condensacién y rocio.
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SEGURIDAD LABORAL Y PROTECCION
MEDIOAMBIENTAL

Mantener fuera del alcance de los nifos.
jAsegurar una ventilacién adecuada durante y
después del procesamiento/secado! Evitar
comer, beber y fumar durante la manipulacion
del producto. En caso de contacto con los ojos
o la piel, enjuagar inmediatamente con
abundante agua. No permitir que entre en
desaglies, agua o suelo. Respete |las
advertencias de peligro y las instrucciones de

seguridad.
INFORMACION DEL PRODUCTO
Codigo Art. Uds. GENCOD
Palet
HYTEC P510
30623539 RENORAPID 40 4008373130788
11 kg

Informacidn adicional sobre el producto

Uds. GENCOD
Palet
GRIP A936
30622913 XPRESS 30 4008373138265
12 kg

PRECAUCION
Para mas informacion consulte la hoja de datos de
seguridad en: https://www.bostik.com/spain/es

Dada la diversidad de usos de nuestros productos,
las indicaciones contenidas en estas hojas de
informacién se dan uUnicamente a titulo orientativo.
Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que +34 93 586 02 00

el producto cumple con la utilizacién deseada, 7
asumiendo en este caso la responsabilidad de su
uso. Bostik garantiza calidad constante en sus
articulos.

asistenciatecnica@bostik.com
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